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Rodzaje i dobor opakowan ESD

Opakowania ESD to ostatnie ogniwo ztozonego systemu ochrony elektroniki
przed wytadowaniami elektrostatycznymi. Nie wszyscy zdajg sobie jednak spra-
we, ze opakowania te nalezy stosowac w oparciu o pewne Kkryteria, o istnieniu
ktorych czesto sie zapomina. Bez wzgledu na okolicznosci warto zapoznac sig
z podstawowymi zasadami, jak wystrzegac sie typowych btedow w doborze
wtasciwego sposobu zabezpieczenia antystatycznego swoich produktow.

statyczna” i siegna¢ do opublikowanej w zeszlym roku

normy PN-EN (IEC) 61340-5-3, ktéra powstala po to,
aby raz na zawsze wyeliminowa¢ opakowaniowe niedociggnie-
cia, tak czesto zauwazalne w branzy. Nalezy poszuka¢ odpowie-
dzi na trzy zasadnicze pytania:

Do jakiego srodowiska przeznaczone jest opakowanie? Czy
postuzy ono do wysylki na zewnatrz zakladu, czy tez uzyt-
kowane bedzie jedynie wewnatrz danej strefy EPA? W jakim
stopniu pakowane elementy podatne s na uszkodzenia ESD?
Wrazliwg elektronike nalezy zabezpieczy¢ inaczej niz kompo-
nenty mniej wrazliwe.

N ajlepiej zapomnie¢ o potocznej nazwie ,torebka anty-

Opakowania

Generalnie opakowania ESD mozna podzieli¢ na proste, kto-
rych cechy zwiazane sg z rezystancjg materialu oraz na ztozone,
ktorych struktura zapewnia wla$ciwosci ekranujace. Do tych
pierwszych zaliczamy opakowania przewodzace oraz rozpra-
szajace, ktore przeznaczone sg do uzytku tylko w $rodowisku
kontrolowanym, a wiec w strefie EPA. Cho¢ opakowania te same
w sobie nie stanowig zagrozenia dla elektroniki (nie elektryzu-
ja sie i nie kumulujg tadunkéw), nie chronig znajdujacych sie
w nich komponentéw przed tadunkami zewnetrznymi. Torebki
i pianki elektrostatycznie rozpraszajace (o rezystancji powierzch-
niowej w zakresie 10kQ) - 100GQ)) stosujemy wiec jako opakowa-
nia ,najblizsze” elektronice, a sktadujemy je przy zapewnieniu
wymaganego kontaktu z uziemieniem (przewodzace pojem-
niki i wézki ESD, maty stolowe). W strefie EPA (Electrostatic
Protected Area) dazymy badz co badz do wyeliminowania Zrédet
wyladowan do komponentu, a poprzez dobdr materialéw maja-
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ng) opak. ekranujace przed
ektrostatycznymi

Sposoéb znakowania opakowan ESD

cych styczno$¢ z komponentem, zapobiegamy elektryzacji oraz
wyladowaniom pochodzacym od niego samego. Pamietajmy tez
o tym, ze wlasciwosci opakowan rozpraszajacych sg zazwyczaj
zalezne od wzglednej wilgotnosci powietrza, wiec wybierajmy
produkty o sprawdzonej jakosci i potwierdzonej skutecznosci.
W transporcie nie mamy juz mozliwosci kontrolowania $rodo-
wiska pod katem zjawisk ESD. Dzigki zastosowaniu opakowan
ekranujacych bedziemy mieli pewnos¢, ze nasze elementy nie
zostang uszkodzone nawet wtedy, gdy w bezposrednim sgsiedz-
twie opakowania beda wystepowac pola i wyladowania elektro-
statyczne. Energia wytadowania rozchodzi si¢ po metalizowanej
warstwie trojwarstwowej torebki i wewnatrz jest nizsza od 50n]J
(dla poréwnania: opakowanie przewodzgce przepuszcza ok.
40pJ). Opakowania pierwszego typu moga znalez¢ si¢ poza strefa
EPA tylko pod jednym warunkiem - jezeli uzyto ich w sposéb
zapewniajacy ekranowanie elektrostatyczne (trzy warstwy), tzn.
elektronike zapakowano w material rozpraszajacy, ktéry na-
stepnie umieszczono w zbiorczym opakowaniu przewodzacym,
zabezpieczonym od zewnatrz folig rozpraszajaca. Kontrola spo-
sobu pakowania elektroniki dotyczy¢ powinna zaréwno elemen-
tow wysytanych, jak i otrzymywanych.

Wspomniana wyzej norma podaje sposob rozpoznawania po-
szczegolnych typow opakowan ESD. Produkty niezawodne sa
zawsze oznakowane i w odroznieniu od dostepnych na rynku
opakowan tanich i nierzadko marnej jako$ci, majg zazwyczaj
wlasng nazwe handlowg. Dokument zawiera ponadto wskazdwki
pomocne przy doborze opakowan oraz wskazuje metody pomia-
rowe stosowane do ich oceny.
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